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江苏艾森半导体材料股份有限公司 

关于向全资子公司增资的公告 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 

 

重要内容提示： 

 增资标的名称：江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）的

全资子公司艾森半导体材料（南通）有限公司（以下简称“南通艾森”）。 

 增资金额及资金来源：拟以自有资金向南通艾森增资 1亿元人民币，本次增

资完成后，南通艾森的注册资本将增加至 2亿元人民币，公司仍持有南通艾

森 100%股权。 

 本次增资事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东大

会审议。 

 本次增资不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《江苏艾森半导

体材料股份有限公司章程》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产

重组管理办法》规定的重大资产重组，不会导致公司合并报表范围发生变更。 

 风险提示：本次增资对象南通艾森为公司全资子公司，南通艾森的生产经营

正常，业务稳定，总体风险可控，不会对公司财务状况和经营成果产生不良

影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 

 

一、本次增资的基本情况 

根据公司战略发展和业务经营需要，公司拟使用自有资金对下属全资子公司

南通艾森增资 1亿元人民币。南通艾森系公司于 2017年 3月全资设立的子公司。

本次增资完成后，南通艾森的注册资本将增加至 2亿元人民币，公司对南通艾森

的持股比例不变，仍持有其 100%股权。本次增资不构成关联交易，亦不构成《上

市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会导致公司合并报表范



围发生变更。 

公司授权经营管理层及其进一步授权人士签署本次增资的相关文件，并办理

本次增资相关政府登记及批准等事宜。 

二、增资标的的基本情况 

1、南通艾森的基本情况 

公司名称：艾森半导体材料（南通）有限公司 

成立日期：2017 年 3月 8日 

注册地址：南通市开发区星湖大道 1692 号 21（22）幢 12217室 

法定代表人：张兵 

企业类型：有限责任公司 

注册资本：10,000 万元人民币 

经营范围：半导体相关材料、电子材料的生产、设计、研发，半导体材料、

电子材料、化工产品及原料（危险品除外）、金属材料、机械产品及设备、配件、

耗材的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；自有厂房租赁；提供半

导体及相关产品技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

开展经营活动）。 

2、股权结构 

股东名称 本次增资前 本次增资后 

江苏艾森半导体材

料股份有限公司 

出资额（万元） 持股比例 出资额（万元） 持股比例 

10,000 100% 20,000 100% 

合计 10,000 100% 20,000 100% 

3、最近一年及一期的主要财务数据 

单位：元 

财务数据 
2023 年 12 月 31 日/ 

2023 年度 

2024 年 3月 31日/ 

2024 年一季度 

资产总额  190,923,025.22  204,257,392.08 

负债总额  91,380,304.44  102,165,910.54 

净资产  99,542,720.78  102,091,481.54 

营业收入  87,844,471.08  20,705,310.22 

净利润  5,392,875.05  2,522,955.11 

扣除非经常性损益后的

净利润 
 5,208,567.67  654,780.83 



注：2023 年度数据已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年一季

度数据未经审计。 

 

三、本次增资对公司的影响 

本次对南通艾森进行增资，可满足南通艾森未来经营发展对资金的需求，将

进一步增强全资子公司的资本实力，促进全资子公司良性经营和可持续发展，符

合公司整体战略部署及长远利益。本次增资完成后，南通艾森仍为公司全资子公

司，不会导致公司合并报表范围发生变更。 

 

四、本次增资的风险分析 

本次增资对象南通艾森为公司全资子公司，南通艾森的生产经营正常，业务

稳定，总体风险可控，本次增资以公司自有资金出资，不会对公司财务状况和经

营成果产生不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司将密切关注

后续进展，将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露

义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 

 

特此公告。 

 

 

江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会 

2024 年 4月 27日 


